
월간운용보고서

PLUS 글로벌HBM반도체
4차 산업혁명 시대, 데이터 저장과 처리를 위한 D램 수요 확대를 기대하며 D램 반도
체 핵심기업 Top3에 집중 투자

(442580)

2026.04.30 기준
* 투자위험등급 : 1등급(매우 높은 위험)

지수 소개

기초지수 iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수

산출기관 NH투자증권

정기 변경 연 4회 (매년 2,5,8,11월 첫 영업일)

기준일 2017.1.2 (1,000pt)

산출 방식 � 유니버스: 국내 및 해외 상장 기업 중에서 DRAM 

제조기업 및 DRAM 반도체 생산에 활용되는 장비, 

소재, 부품을 생산하는 기업

� 투자 비중: 유동시가총액 가중방식

기본 정보

펀드명 한화 PLUS

글로벌HBM반도체증권상장지수투자신탁(주식)

최초설정일 2022.09.20

순자산총액 4,532.06억

순자산가치(NAV) 74,910.07원

총보수(연) 0.5% (집합투자:0.46%, 지정참가: 0.005%,

신탁: 0.01%, 일반사무: 0.025%)

운용회사 한화자산운용

신탁회사 HSBC(수탁사)

일반사무회사 한국펀드파트너스

AP/LP 홈페이지 (www.plusetf.co.kr) 참고

분배금 기준일 분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영

업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능

거래정보

거래소 한국거래소

거래소코드 A442580

블룸버그 Ticker 442580KS

거래단위 1주

설정단위(CU)

결제일 T+2

분배금 지급현황

지급 기준일 주당분배금 (원)

2026-04-30 100

2025-04-30 200

ETF 운용 성과

수익률 그래프

22.09 23.03 23.09 24.03 24.09 25.03 25.09 26.03
-100%

33%

167%

300%

433%

567%

700%

누적 수익률 1M 3M 6M 1Y 3Y YTD 설정이후

ETF 40.31 26.75 103.29 389.48 566.09 75.63 667.69

기초지수 36.90 30.21 108.69 396.92 553.39 79.78 648.36

기초지수 대비 3.41 -3.46 -5.41 -7.45 12.70 -4.15 19.33

보유내역 TOP 10

종목명 비중(%)

삼성전자 25.62

MICRON TECHNOLOGY INC 25.47

SK하이닉스 24.93

ASML Holding NV 8.38

LAM RESEARCH CORP 4.61

APPLIED MATERIAL 4.48

KLA-TENCOR CORPORATION 3.53

SK하이닉스 F 202605 (  10) 1.51

삼성전자   F 202605 (  10) 0.94

한미반도체 0.54

기초지수 TOP 10 종목

종목명 업종

업종 구성

* 본 자료는 펀드의 단순 정보제공을 위해 작성된 것으로써, 본 펀드의 투자광고 및 투자권유를 위해 작성된 자료가 아닙니다. * 본 자료는 신뢰할 만한 정보를 토대로 작성된 것이나 그 정확성이나 안정성에 대해 

한화자산운용은 어떠한 보장도 하지 않습니다. * 집합투자상품은 예금자보호법에 의해 예금보험공사가 보호하지 않으며, 운용결과에 따라 투자원금손실이 발생할 수 있고 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. * 가

입하시기 전에 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. * 과거의 운용실적이 미래의 운용수익을 보장하지 않습니다.


